Empfehlung Ausfiihrung Schablone:
Recommendation mask design:

Schichtstdrke: 150um

Thickness:

150um

Létpad Schablone
Solder pad mask

OLY:

Empfehlung Lotpad:
Solder pad recommendation:

~
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Observe protective note ISO 16016
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Benennung /Title

Lotbild fir B9
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